
※６：文書管理レベル表 2019.07.31

Ⅰ．契約文書
・入会契約書（非公開）
・会員会社名簿（非公開）

レベルX
契約当事者（研究会管理会社と契約先）及
び代表幹事

・会員会社の種別と友の会入会条件とメリット（非公開）
・友の会入会金、営業手数料等 用途一覧表（非公開）

レベルY
正会員会社及び準会員会社
（☆：契約前の入会契約書送付に同封。）

〇幹事会議事録 レベルC 仮会員を除く全会員会社

・工法概要レベル1～３の詳細文書（CADデータ他）
・共同開発・秘密保持契約書（部会毎）

レベルA 当該部会の、正会員会社及び準会員会社

・特許技術でない周辺技術製品の詳細文書（CADデータ他） レベルＢ
当該部会の、正会員会社及び準会員会社及
び賛助会員会社

〇部会１　議事録 レベルC 仮会員を除く全会員会社

・工法概要レベル1～３の詳細文書（CADデータ他）
・共同開発・秘密保持契約書（部会毎）

レベルA 当該部会の、正会員会社及び準会員会社

・特許技術でない周辺技術製品の詳細文書（CADデータ他） レベルＢ
当該部会の、正会員会社及び準会員会社及
び賛助会員会社

〇部会２　議事録 レベルC 仮会員を除く全会員会社

・工法概要レベル1～３の詳細文書（CADデータ他）
・共同開発・秘密保持契約書（部会毎）

レベルA 当該部会の、正会員会社及び準会員会社

・特許技術でない周辺技術製品の詳細文書（CADデータ他） レベルＢ
当該部会の、正会員会社及び準会員会社及
び賛助会員会社

〇部会３　議事録 レベルC 仮会員を除く全会員会社

・工法概要レベル1～３の詳細文書（CADデータ他）
・共同開発・秘密保持契約書（部会毎）

レベルA 当該部会の、正会員会社及び準会員会社

・特許技術でない周辺技術製品の詳細文書（CADデータ他） レベルＢ
当該部会の、正会員会社及び準会員会社及
び賛助会員会社

〇各製品部会　議事録 レベルC 仮会員を除く全会員会社

Ⅴ．研究会
共通資料

〇公告（代表幹事、代表幹事会社、研究会管理会社）開催案内
（総会・幹事会・部会）
〇総会議事録
○会員会社名簿（詳細）

レベルC 仮会員を除く全会員会社

〇応募フォーム
１）ニーズ（発注者・受注者）応募
２）シーズ（特許技術-正会員会社S）応募
〇参画フォーム
3-1）工法概要（正会員会社F・正会員会社M・準会員会社F・準会
員会社M）参画
3-2）特許技術（準会員会社M（特許））参画

レベルD 仮会員と全会員会社

〇応募・参画全体表
〇特許明細書
〇工法概要レベル1～３
〇NETIS資料
〇組織図
〇会員会社名簿（要約）
〇文書管理レベル表
〇情報セキュリティポリシー
〇技術区分一覧表
〇入会金一覧表
○会員会社の種別と友の会入会条件とメリット（要約）
○友の会入会金、営業手数料等 用途一覧表（要約）
〇仮会員入会フォーム

文書分類（営業情報及び技術情報）

Ⅵ．研究会
公開資料

Ⅳ．製品部会　資料

Ⅱ．研究会管理会社、代表幹
事会社管理文書

Ⅲ．工法部会　資料

�トンネル内部急速構築

工法部会

Ⅲ．工法部会　資料

�立坑内部急速構築

工法部会

Ⅲ．工法部会　資料

�オープンケーソン急速構築

工法部会

管理レベル 閲覧許諾者（要約）

一般公開


